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Las aplicaciones se han realizado con componentes modulares ultra-
sonicos, integrados en instalaciones de envasado y cierre completa-

mente automaticas con conexion de bus.

Tarea

Necesitamos cerrar herméticamente con una lamina recipientes de
envasado de plastico o lamina de aluminio con revestimiento de
plastico embutidos a copa, como latas, vasos, cuencos, etc., una
vez llenos. La calidad no debe verse perjudicada por la existencia de
restos de producto en la zona de sellado.

Solucién

Para esta aplicacion se ha utilizado la técnica de ultrasonido helicoi-
dal SONIQTWIST®. Existen diferentes equipos de soldadura con su
correspondiente fuerza de soldadura y potencia, que se elegiran en
funcién del tamafio del envase. Los generadores modulares MAG
se pueden integrar tanto en mesas de trabajo como en sistemas de
produccion completamente automaticos. El controlador de proce-
sos TCS5 se puede manejar facilmente a través de la interfaz grafica
intuitiva y ofrece numerosas opciones de control de calidad.

Ventajas de esta configuracién

A través del método helicoidal SONIQTWIST®, la Idmina se suelda

sin someterse a vibraciones verticales como ocurre con la técnica de
ultrasonido convencional y, por esta razén, no resulta dafiada por el
efecto membrana. Si la zona de sellado se mancha de producto, las
vibraciones ultrasénicas la limpian, por lo que se logra una soldadura
segura a pesar de todo. La integracion de los generadores MAG en
instalaciones especiales se realiza a través de innovadores sistemas
de bus que permiten adaptar los parametros de soldadura y consul-
tar los resultados en tiempo real.
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